L'IMPLANTATION DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

1) Le circuit imprimé: définition et réles

Dans la plupart des montages électroniques on trouve une plaque sur laquelle
sont implantés des composants. Cette plaque s'appelle le circuit imprimé. Il est
fabriqué en résine d'époxy et comporte 2 cotés distincts: le coété cuivre et le
coté composants. ;

Sur le coté cuivre, on trouve des pistes qui sont chargées de réaliser les liaisons
électriques entre les différents composants. Elles sont comme des fils et sont en
cuivre. Des pastilles permettent a 'étain d'adhérer aux pattes des composants.
Ces pastilles sont percées avec des forets de petit diamétre (0.8, 1 ou 1.2 mm)
Sur le cété composants on retrouve l'ensemble des composants électroniques.

coté cuivre coté composants

2) Ordre d'implantation des composants

Pour souder les composants sur le circuit imprimé, il faut respecter un certain
ordre. La regle est de souder les composants les plus plats en premier puis
continuer avec les composants plus grands et ainsi de suite..

3) Connaitre les différents composants

Certains composants sont polarisés c'est a dire quiils ont une polarité: + et -. Si
ils sont mis a l'envers, ils sont détruits définitivement et doivent étre remplacés.
Exemple: condensateur chimique, DEL, transistor, microphone...
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ol |1 |ciroultimprimé 1 face |50 % 42 KT13Cl "
B 1 |bornier 3 plots CBN3
M1 |1 |micro dlectret ) AUM *
6P |1 |elip pour pite 5F22 . |pigo ;
, {ANT _ 1 |antenne L=1m CASNOIR
DI |1 |diods éledrolum‘iﬁescente rouge |D=5mm DPSR
1A 1 [inverseur a levier & souder sur Cl - |2 positibns ON ON 1T6CI
.2 1 5e|fjaune . SL4a, o
L |1 {setrans |stz ““* _
RA-~ | 1 Irésistahce ajustable 100 kohms- l‘AJ’Hd-DQK_
723 |1 |transistor . BF199
Ik 1 Jtransistor ‘ ) BG547 _
coo[1 condensateur chimigue radial 22 microfarads R.22.63
c648 | 3 condensateu:icéramlque 10 na;foféradsl CER10N
04502 leondénsateur cbramique | 1 |100 pleotarads CER100
023 2 ébnégnsaiéuf ééra;mi'que 22 pleofarads , CER22
¢1 B 1 condensaléurcéramiqua~ 10 plcofarads CER1O
R10_ |1 [résistance 14'W - 14,220
R9 |1 _|resistance 14 W 330 kohms 14:330K
Res8 [ 3 |resistance 14 W 122 kehris 14.22K
R&5 |2 |iesistance 1AW 10 kohms 14.40K
R3 |1 |résistance 144 W 1 kéhms 14.1K,
R1:2:[2 Irésistance 14 W {00 ohms ‘ . 14.100
IRp_INb | DESIGNATION CARACTERISTIQUES REMARQUES
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MICRO EMETTEUR FM (SYNTHESE)

APRES LECTURE COMPLETE DU DOSSIER, REPONDRE AUX
QUESTIONS SUIVANTES SUR COPIE DOUBLE.

A: PRATIQUE

1. Quel est le réle du circuit imprimé (C.1.)?

2. Identifier les 2 cétés du circuit imprimé (voir figure 6 et figure 7 sur le
document-réponse).

3. Quelle regle faut-il respecter pour souder les composants sur le circuit
imprimé.

4. En tenant comptede la réponse question 3), compléter le tableau figure 4
(colonne ORDRE D'IMPLANTATION).

5. Justifier le signe « - » dans la colonne HAUTEUR du microphone a
Electret.

6. En utilisant la nomenclature (liste des composants), donner les
caracteéristiques des composants repérés T1, R9 et C9 (voir figure 8).

7. A la figure 5, 3 soudures sont représentées. Compléter le document-
réponse en associant aux repéeres 5-A, 5-B et 5-C une des phrases
suivantes:

Le fer n'a chauffé que la patte du composant

. Le fer n'a chauffé que la pastille de cuivre

. L'étain est brillant et recouvre toute la pastille.

Conclure en encerclant la ou les bonnes soudures sur le document-
réponse.

8. Quelle est la différence entre la figure 2 et la figure 3? Quel est le role de
la figure 37

9. Associer chaque composant de la figure 9 a son symbole figure 10. Citer
son nom.
Exemple: « A »: résistance (1 symbole « 8 »



10.La résistance R10 a pour code des couleurs: rouge, rouge, marron, or.
Quelle est sa valeur, quelle

est sa tolérance? (vous pouvez utiliser le tableau du code des couleurs: voir

le cours)

11.A partir du schéma structurel (figure 11), identifier en les encerclant au
crayon de papier les composants: le microphone, la diode
électroluminescente (D.E.L.) et le potentiometre. (noter leurs noms a cété.)

12.Compléter le dessin d'ensemble (figure 12) en associant a chaque repére
le nom du composant.

B: FONCTIONNEL
13. Quel est le role de l'interrupteur?

14.Quel est le réle de la diode D.E.L

15.Quel est le role de la pile 9V

.16.Quel est le r6le du microphone Electret?

C.THEORIE

17. Donner le type des transistors T1, T2 et T3 (NPN ou PNP).
18.Citer la loi d'ohm (avec les unités).

19.Quelle est la différence entre une pile et un accumulateur?

20.Si la résistance R4 de valeur 10000Q est traversée par un courant de 0,3
mA, alors quelle est la tension aux bornes de la résistance R4?

NOTE: NE PAS OUBLIER DE METTRE SON NOM SUR LES DOCUMENTS
REPONSES. REPONDRE AVEC DES PHRASES.



